
2.4.

eiFT DEDEKTonr,ii li"rirAl, RADyocRA K AMACLI
C}ORUNTULEME SISTEMI TEKNIK AMESI

l. KONU:
Bu teknik $artname, Kurumumuz rarafndan satrn ahnacak olan ift Dedektorlti Tavan Statifli
Dijital Radyografik (36rtinti.ileme Sisteminin teknik ozelli
aksesuarlarr ile kontrol ve muavene vcintemlerini ve ilsili diEer

ini, yardrmcr ekipman ve
larr kapsamaktadrr.

2. GENEL TTUTUVTINN:

2.1. Dijital Radyografik Gcjrtinti.ileme Sistemi ile direkt olarak ihtiyacr olmadan gok amagh
tiler iizerinde manipiilasyonradyografi tetkikleri yaprlabilmeli, dijital ortamda ahnan gci

yaprlabilmelidir. Sistern ile hastamn yatarak, oturarak, ayakta, ye ijzeri, tekerlekli sandalye
.jzerii buki drgr masa tizeri rdntgen gekimlerini yapmak mtimkiin lacaktrr.

2.2. Teklif edilen cihazlar ll.C: Ilag ve TIBBI Clhaz Ulusal Bilgi nda (TITUBB)
takip sisteminde (UTS;, imalatgr veya bayi olarak kayrth ve T. Saghk Bakanhfr
onayh olmahdrr.

2.3. Niikleer Diizenleme Kurumundan. ruhsat ahnmasr ile
kargrlanacaktrr.
Yiiklenici firma Sistemin Niikleer Diizenleme Kurumu' nun rad yon gi.ivenligine iligkin ilgili

ydnetmelik ve standartlanna uygun olarak kurulmasrnr, lisansla asrnr, ortamrn soputulmasmr,
rdntgen cihazrun ve gekim odasrrun split klimalarla havalandrnl nr, iklimlendirilmesi, temiz
hava girigi ve kirli hava grkrgrnrn saglanmasr ve sistemin ideal
edecek gekilde gerekli hazrrhk ve diizenlemenin yaprlmasrndan

ullarda gahgtrnlmasrnr temin

2.5. Teklif edilen sistemirr teknik $artnameye uygunlufiunu beli
maddelerine srrayla cevaplanmrg'Teknik $artnameye Uygunluk

mek igin teknik gartname
gesi' verilecektir. Bu belge

firma yetkililerince imizalanmrg olacaktrr. Teknik gartnameye U
etti[i sistemi tammlayacak gekilde cevaplanan maddelerin

unluk Belgesinde kendi teklif
biri igin, yeterli bilginin

bulundufu orijinal katalog, brogiir vb. dokiimanlarda ki sayfa n , par agr af ve satrr bil gileri
pararrtez igerisinde belirtilmelidir, aynca bu clzellikler orijinal brogtir...vb. tizerinde
igaretlenmelidir.

2.6. Sistemler, gelecekte yaprlacak upgrade ve cihaz eklemelerine
olmahdrr.

2.7. Skolyoz gekimi igin onnurganm tek bir imaj halinde gdrtilebil
ardrgrk gekimin tek bir imaj olarak ekranda goriilebilmesine ip "otostiching" yazitml ve
donammr bulunacaktrr. Operatdnin konsoldan ilgili programl seg inden ve iist ve alt konum
saptama alanlarr onaylamdrktan soffa gutlama somasl kolimatcir
ve yine otomatik olaralk, 3 pargaya kadar gekim yapabilecektir.
sistemi ilk pozisyonlandrmast ve gutlamasr drgrnda bir miida

isyonlan deligtirerek ardrgrk
iglem srrasrnda teknisyenin

yaprlabilmelidir. Ahnan imajlar teknisyenin herhangi bir mtidahal
v azrhm savesinde otomatik o larak birlestiri lecektir. Skol voz
gerekli dlgtimlerin yaprlabilmesi igin tekerlekleri kilitlenebilir sko

2.8. Teklif edilen sistem uluslar arasr siincel ve lisansh DICOM
standartlarrna uygun olmahdrr ve en az agagrda listelenen dzellikl r bulunmahdrr;

a

a

Send/Store (PACS veya ig istasyonunayada DICOM Server'a gdnderme)

Storage Commitment (Depolama iglemi yapan DICOM tore SCP ile gonderen
nr teyit eden onaylama)DICOM Store SCU arasrnda imajrn sorunsuz depoland

Query/Retrieve (S orgulama/Eri gim)

veya iiriin
tarafindan

masraflar firma tarafindan

ludur.

agrk ve modtiler bir yaprda

igin sistemde en az 2 veya 3

lesi olmadan skolyoz gekimi
lsi olmadan sistemde bulunan
minde hastayr sabit tutma ve
yoz gekim standr verilecektir.
3.0 sdrtintii transfer sistemi



o Modality Worklist Management (MWM) (HIS/RIS

alabilme)
o Modality Perfbrmed Procedure Step (MPPS) (Tiim gah

HIS/RIS server'a transfer etme)

o Print ($ebekeye baph ttim cihazlardan DICOM uyumlu printer i

parametrelerini bir

dofrudan resim basabilme)

2.9. Sistem, Hastane Bilgi Sistemine firma tarafindan ticretsiz anacaktr. Hastane serekli
altyapryr (Hastane Bil6;i Sistemine ba[lanabilmek igin) saglayac trr. Yazrhm. hasta bileilerini
HBYS'den alacak ve iqlem sonucunda sonug bilgilerini HBYS'ye

2.10. ig istasyonundan menti segimi, kV, mA veya mAs parametrele
gutlama igin hazrrhk yaprlmahdrr. Sistemde hasta kayrt iglemleri,

, organ programlan segilerek
tOr parametreleri ve imaj

g<iri.intiileme post processing iglemlerinin tiimi.i tek bir k
yaprlmahdrr.

I veya monitdr tizerinden

3. sisrnui oLU$:ruRAN BiLE$ENLER:
3.1. Rcintgen jeneratdrii
3.2. Rcintgen tripti ve tavan statifi
3.3. Kolimatdr
3.4. Hareketli akciger statifi
3.5. Asanscirlii ytizer hasta masast

3.6. Dijital flat panel d,odektcirler
3.7. Dijital iinite ve monit<ir sistemi velveya kumanda konsolu
3.8. Aksesuarlar

3.1.1. ROTGEN JENERATONU
3.1.1.1.Teklif edilecek Rontgen jeneratorti 380/400Volt +

gerilimiyle gahgmahclrr.

3.1.1.2. Teklif edilen Rdntgen jeneratcirti ytiksek frekans degeri
3.f .1.3. Rdntgen jenerat<iri.iniin giicii en az 80 kW olmahdrr.
3.1.1.4. Radyo grafi de[erleri ;

kV :Enaz 40-150 kV arasrnda
mA :Enaz 800 mA (100 kV de)
mAs deleri: En az 0.5-1000 mAs arastnda veya

ayarlanabilmelidir.
3.1.1.5.Grafi gahgmalarr srasrnda kilovolt, miliamper veya

daha diigtik mAs delerine

iliampersaniye veya saniye

degerlerinden en az lki tanesi ayrr ayn kumanda masasl
gcistergelerden izlenebilir olmahdrr. Kumanda konsolu ve j
iginde olmahdrr.

inden segilebilmeli ve dijital
birbirine tam entesrasvon

3.1.1.6. Sistemde rad;gografi igin AEC (automatic exposure cont
3. I . I .7.Teklif edilecek rontgen Jenerat<iriinde hastaya verilecek

l) olmahdrr.
V. mA, mAs gibi

radyografik parametrelerinin ayarlanmasr Dij ital dedektorlerrn i letim ve gciri.intr,ileme

parametrelerinin ayarlandrlr entegre veya ayn bir monitor iizeri en yaprlmahdrr.

3.I.2. RONTGEN TUPU VE TAVAN STATIFi:
3.I.2.1. Rcintgen ttipleri ve jeneratciriinde a$ln tslrunaya

bulunmahdr ve rdntgen ti.ipii solutma sistemi olacakttr.
3.1.2.2. Rdntgen tiipii anod rsr kapasitesi en az 350.000 HU
3.1.2.3. Rdntgen ti.ipii haube rsr kapasitesi en az 1.300.000 HU
3.1.2.4. Anod so[utma kapasitesi ena275.000 HU/dk olacaktrr.
3.I.2.5. Trip fokal spot ebatlarr

r'dan hasta listesi 'worklist'

l0 ve 50 Hz trifaze $ebeke

en az 100 kHz olmahdrr.

elektronik koruyucu devre



3.1.2.13. Tiiptin vertilkal eksendeki hareketleri motorize olacak
belirtilecektir.

3.1.2.14. Kolon rotas.yonu manuel veya otomatik olarak en azr
3.I.2.I5. R<intgen ttipti i.izerinde dokunmatik LCD ekranh kon

3.1.2.6. Krigiik foktis igin en fazla0,6 mm
3.1.2.7. Btiytik foktis igin en fazla 1.3 mm olmahdrr.
3.1.2.8 Kiigiik fokiis gi.icii en az 30 kW
3.1.2.9. Btiytik fokiis giicii en az70kW olmahdrr.
3.1.2.10, Ttip statifinin, akcifer statifindeki dedektorti takip ede senkronize hareket etmesini

sallayacak 'tracking' (Izleme) cizelligi bulunmahdrr. S temde X-rgrnr tiipii vertikal
olarak bukiyi rnerkezleyecek gekilde ytikseklik ay arlarr atik olarak yaprlmahdrr.

3.1.2.11 . Rontgen ttipii tavanda hareket eden bir statife monteli
motorize veya manuel olarak hareket edebilecektir.

acaktrr. Ttip statifi hareketleri

3.I.2.12. Ttip statifi tavana monteli olacaktrr. Statif, uzunla en az 300 cm. dikev olarak
enaz 140 cm. vanlamaslna en a2200 cm hareket edebil lidir.

rotasyon hareketleri teklifte

I 50 derece dcinebilmelidir.
I paneli bulunmahdr ve bu

ekran iizerinden hastaya verilecek kVp velveya mAs
agrlan, SID mesafesi ve hata mesajlarr v.b. izlenebilmeli

:ferleri ve/veya ttip rotasyon
ir.

3.1.3. KOLiMATOR

3.1.3.1. Sistemde goninttileme alanrnr srnrrlayan kolimator bul
3.1.3.2. Sistemde istenilen bcilgeler kolime edilerek gekilecek bo
X-ray rgrnr almasr eng;ellenmelidir.

enin istenmeyen bdlgelerinin

3 . 1 . 3. 3. Sistemde lazerli merkezleme dtizene[i v ey a zaman ay arl alan aydrnlatrcr bulunmahdrr.
3.1.3.4. Segilen organ programlna gcire kolimator yapraklannrn
veya motor rze ay arlanabi lmel idir.

igligi otomatik veya manual

3.T.4. HAREKETLi AKCiGNN STATiFi

3.1.4.1. Akciger statifine baph detektcir tinitesi agagr ycinde zem ne yaklagtrrrhp son noktasma
getirildiginde; detektrir orta noktasrndan yere olan mmr
olmayacaktrr.

3.1.4.2. imaj-foktis mesafesinin geniq bir arahkta ayarlanabilir
3.I.4.3. Grid oranr enazS:1 olmahdrr.

yiikseklik 32cm' den fazla

masr gerekmektedir.

3.I.4.4. Dedektcir akc,iler bukisi igerisinde garj olabilecek ve g rtintii sdnderebilecektir veva
dedektdr akcilier statifi igerisinde entegre dedektor gek inde olacaktrr. Buki icindeki
dedekt<irtin yerinden grkanlmadan yatay eksende tiriilebilecegi veya dedektcir

olmahdrr. Dedektdri.i kareblo$unun komple dcindiirebilece[i mekanizma mevc
olanlarda yatay eksene dtjnme dzelligi aranmayacaktrr.

3.1.4.5. AkciEer statiflr vertikal hareketini manuel veya otomat k olarak vaomahdrr. AkciEer
statifinin vertil<al hareketi dedektor tinitesinin arkasr
edilebilmelidir.

3.1.4.6. Akci[er statifinde bulunan dedektor ile ttiprin vertika
etmesini saplayacak "tracking" (izleme) ozelli[i bulunacaktrr.

3.1.4.7. Akciger statifinin vertikal hareket mesafesi en az 140 c

3.1.4.8. Flat panel dedektrjr alanr istenilen tetkik alanr d
ayarlanabilmelidir.

3.1.4.9. Akciler statifinde AEC (otomatik ekpojur kontrol) bul

3.1.5. ASANSORLTI YUZNN HASTA MASASI

kol veya butonlar ile kontrol

eksende senkronize hareket

olacaktrr.
Itusunda kolime edilerek



3.1.5.1. Masa tablasr her ydne yizer tipte ve X-tgtntnt yiiksek gegirimli (100 kV de en

fazla I mm Aliiminyum egdegerlikte absorbsiyon deferi sahip) malzemeden yaprlmrg

olacaktrr. Yere sabitlenmig yizer masa, en az ddrt ycine

mobil tipte olrnayacaktrr.
3.1.5.2.Sistemle birlikte teklif edilecek masa yrizeyinin yan

toplam enaz?-0 cm, boylamastna hareketi her Iki yonde

Masa hareketlerinin ayak pedall veya el butonu ile kont Li mlimktin olacaktrr.

3.1.5.3. Dedektcirler hasta masasr bukisi igerisinde garj olabil ve gdri.intI g<inderebilecektir.

Buki igindekii Dedektoriin yerinden grkanlmadan y eksende dctndiiriilebildiEi
mekanizma mevcut olmahdrr. Dedektorti kare olanl
aranmayacaktrr.

vatav eksene d6,nme ozelliEi

3.1.5.4. Masantn geniiglifi en az 80 cm boyu ise en a2230 cm ol

3.1.5.5. Masa tablasr ya ttip tagtyrcr kol tizerindeki butonlar ya
konuma setirilebilmelidir.

ahdrr,
ayak butonlan ile istenilen

3.I.5.6. Hasta masasl, en az 250 kg a$rrhgr tagryabilmelidir.
3.1.5.7. Masa hareketleri elektromanyetik frenli olacak, fi nler ayak pedah yardrmryla

gdziilebilecektir.
3.1.5.8. Hasta transferinin rahat gergeklegtirilebilmesi amac masa ytiksekligi en alt

y6nde motorize hareketkonumda iken en fazla 57 cm olmah ve en az 25 cm
ederek en az 82 cm'ye kadar viikselebilmelidir.

3.1.5.9. Hasta masasr ytikseklik ayarlnrn de[igtirildigi du SID mesafesinin sabit

hareketli ve asanstirlti olacak,

dogru hareketi her iki ydnde
toolam en azJT cm olmahdrr.

masa ile vertikal senkronize
nrlabilecektir.

rdrr.

kablosuz olacak ve boyutu en
ise wireless (kablosuz) olacak

hastalara zarar vermelerini

kalmasrm otomatik olarak sa[lamak izere, ti.ip statifi
hareket edecektir ve aynl zamanda manuel olarak da kull

3.1.5.10. Hasta Masasmda AEC (otomatik ekpojur kontrol) bul
3 . 1 .5. 1 1 . Bukinin grid oranr ise en az 8:l olmahdrr.

3.1.6. NI.IiTNT FLAT PANEL DEDEKTORLER (2 AdCt)

ekspojur arasrndaki si.ire en fazla 15 saniye olacaktrr.
3.1.6.8. Dedektor, masa bukisi igerisinde garj olabilmelidir.
3.1.6.9. Teklif edilecek dedektcirler drs darbelere davanrkh olmal

3.1.6.1. Dijital dedektcirler, solid state flat panel tipinde ol dedektor materyali amorf
silikon/sezyum iyodid'den yaprlmrg olacaktrr. Dedektcir
daha ytiksek olmasr igin cihazda X-ray'in algrlanabili

ilizasyonu ve verimlili[in
rgrga gevirimi sezyum iyod

tabakasr tarafindan gergeklegtirilmeli, rgrk Amorfus Sli on igeren fotodiyod dedektor
jitahze edilmelidir. CCD veyamatriksi tarafirndan elektrik sinyall erine d6ntigttirtilerek, d

GoS dedektdrler kabul edilmeyecektir.
3.1.6.2. Akciger statifinde kullanrlacak olan dedektor sabit veya

az40x40cm olacaktrr. Masada kullanrlacak olan dedek
ve boyutu enaz33x40 cm olacaktrr.

3 .I .6.3 . Dedektorlerin DQE degeri en az 0/o65 olmahdrr.
3.l.6.4.Kullanrcrlarrn gahgma esnasrnda kendilerine veya

engellemek igin tagrnabilir dedektcirler en fazla 4,3 kg rErnda olacaktrr.
3.1.6.5. Detektdrlerde gdriinttileme matriks boyutu en az 23 x2800 pixelden olugmahdrr.

liginde olmahdrr.Detektrir sisteminde, ND gevrim iglemi en az 16 bit deri
3.1 .6.6.Her bir pikseliin boyutu I 50 mikrondan biiyi.ik olmay trr.

saniyeyi gegmeyecektir, iki

drr, t[im dedekt<ir ytizeyine en

ugu orijinal dokiimanlarda

3.1.6.7. Gortinttilerin ekrana gelme siiresi ekspojur sonrasr

az 100kg'a kadar ytizeysel baskrya dayanrkh
sdsterilecektir.

C,



3.1.7. Dijital iinite ve monitiir sistemi ve/veya kumanda
3 .I .7 .I . Kontrol konsolundaki bil gisayann minimum dzellikleri ; sabit disk kapasitesi en az 500

kapasitesi en az:8 GB, klavye,
Kontrol konsolunda bulunan

GB, iglemcisi en az CPU intel Core 15 veya muadili, RA
Mouse ve en az 19 inc renkli LCD monitcir olmahdrr.
yazrhm, dedektcjrden gelen goriintiileri otomatik olarak i emelidir.

3.1.7.2. Dedektorden gelen veriler bu ig istasyonundaki bilgisa rlara aktanldrktan sonra film
hale gelmelidir. Worklisttenbaskrsma ve/veya PACS sistemine gonderilmeye hazt

hasta segilecek, sonra gekim yaprlacaktrr.
3.1.7.3. Dijital i.inite yazrhm paketinde parlakhk ayan, kontrast

ozellikleri ile reset fonksiyonu ve post processing iglem
az agafrdaki irnaj igleme fonksiyonlannt igermelidir,
. Ekranda goktu imaj gosterimi.
. Gortintii biiyiitme ve kaydrma,
. Siyah/Beyaz d6ntigi.imti,
. Yukarr/Agagr, Sag/Sol doniigtimti,
. Kenar belirginlegtirme igin filtreleme segimi
. Sa!/sol ve AP/PA igaretleme, annotasyon ekleme

3.1.7.4. Gririintiilerdeki netligin sallanabilmesi igin kenar trastl artlrrlabilmeli ve
kontrast detaylarrnr, detayrn biiyiikltifiiine bakrl
getirebilmelidiir.

aksrzrn, gciri.ilebilir

3.I.1.5. Sistem gdrtintiiyii net hale getirmek igin iizerinde olu
ve grantiler etkiyi azaltabilmelidir.

dij ital gtirtiltti etkisini (noise)

3.1.7.6. iglenen goriinttilerin ve hentiz gdnintiisi.i olugturulm rg ancak di[er bilgileri olan

flip/rotate
Sistem en

ince
hale

hastalarrn listelenebileceli, gdriinti.isi.i olan
getirilebileceli ve film basma iqlemleri
yaprlabilmelidir

3.1.7 .7.I9 istasyonun da kayrth ttim hastalar bir liste halinde go

adr, numarasr dolum tarihi, tetkik gibi veriler goriilebil

n gdri.inttilerinin ekrana
ve monitor vasrtasryla

tiilenebilmeli ve listede hasta
lidir.

3.1.7.8. Sistemde tek birden fazla goriintii basrlabilmelidi I : l, 2:l(yatay ve dtigey),
lecektir, istenilen boyutlardaformatlarda krLrru sistem kameraya goriintri gonderil

gekilen gdrtinti.iler, istenilen kareye istenilen resim segi basrlabilmelidir. Sistem:

DICOM uyumlu her marka kuru sistem printer cthazrna riintii sdnderebilmelidir.
3.I.7 .9. Sistemin harddisk kapasitesi en az 10.000 imaj veya en 500G8 olmahdrr.
3.1.7.10. Gerektiginde film bastmt igin, ytiklenici firma Rady loji biiliimiinde mevcut lazer

kameralara sistemin ballantr srn iicretsiz yapacaktrr.
3.1.7.11. Konsoldaki gdriintii igleme yaz:Jtmlarrnda sagtlan x grnlannrn grid kullanrlmadan

abilmelidir. Bu sayede gridyaprlan gekimlerdeki negative etkisini ortadan kaldr
kullanmaksrzur iyi derecede kontrast elde et

iyilegtirebilmelidir.
izi sallayarak ig akrgrnr

3.1.8. AKSESUAR]LAR
3.1.8.1 .Enaz 80*100cm ebatlarrnda kurgunlu cam
3.1.8.2.1 adet hafif tip kurgun koruyucu onltik verilecektir.
3.1.8.3.1 adet tiroid koruyucu boyunluk verilecektir.
3.1.8.4.Sistemle birlikte bilgisayar sistemi ve sistemin dijital haf srnr, voltaj oynamalanna ve

elektrik kesintilerine kargr korumak ve yapmakta oldu[ iglemi bitirmesi amacryla, en

az20 dakika gahgtrracak, dijital radyografi sistemi ile uy lu on-line rizellikli. elektrik

{
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4.

gebekesinden kaynaklanan gi.iriilti.iyii giderecek elek
kaynagr (UPS) en az 5KVA verilecektir.

MONTAJ VE YER HAZIRLIGI

k filtre sistemli kesintisiz gtig

4.l.Cihazlann yerlegtirilecepi oda ve cihazlar igin gere i ttim donarumlar yiiklenici
tarafindan kargrlanacaktrr. Celal Bayar Universitesi h , R6,ntgen cihazr igin,
hastane tarafindan belirlenen odada mevcuttaki ta ve duvar algrpanlanrun ve

y olarak taglnmasl, mevcut
r 2 mm kahnhfrnda kurgun

klimalann sdlkiilmesi, her ti.irli.i molozun yatay ve d

duvarlar iizerine, yerden 250 santimetre yi.iksekli[e
levhalarla kurqun kaplama yaprlmasr, metal tagryrcr k iyonunun yaprlmasr, 12,5
mm Tek kat gift taraflr algr panel giydirme yaprlmasr, du rlarrn algr, srva ve boya igleri,
2 mm kurgunlu kaprnrn tiretimi ve yerine montajr, R tgen cihazrnrn askr tagryrcr
iinitelerinin hazrlanrtasl ve montalrnrn yaprlmasr, I

X-ray odasrna hastanenin ana panosundan gereken
kablosunun gekilmesi, Egzoz sisteminin borulannrn kur
ad en az 24000BTU gtictinde )ve gerekli altyaprsrnrn
ve asma tavan igleri, cihaz igin gereken elektrik ve me
teknik gartnamedir. Bu iqler ALTYAPI iglnni i
b<iliimiinde detaylandrn lmr gtrr.

ik iglerinin yaprlmasrna ait
ix YAPILACAK iSLER

ALTYAPI iSTNNi iCiN YAPI cAK igr,En
. X-ray <>rhazr igin, hastane tarafindan belirlenen mevcuttaki tavan ve duvar
algrpanlannrn ve klimalann soktilmesi, gerekli tahliyeni ve temizli[i yaprlacaktrr.
. X-ray odasr, mevcutta bulunan duvarlann kurpun lanmasr igin gerekli metal
tagryrcr iskeletin olugturulmasr ve tek taraflr tek
yaprlacaktrr.

algrpan panel uygulamasr

. X-RAY odasr duvarlannrn h:250 cm olacak seki le, 2 mm kahnirgrnda kurgun
stzdrmazhk i gin bindirmelerile zrrhlanacaktr. 2 mm kurgun levha riretimi, radyasyo

dahil usulune uygun gekilde yaprlacaktrr.
Yeni yaprlacak olan kontrol odasr ara bdlmesini (duvannrn ) ve X-ray odasr

bahgeye bakan duvarrn kurgun zrrhlamasr igin metal tasrvrcr iskeletin
olugturulmasl ve gift taraflr tek kat algrpan panel uygula r yaprlacaktrr.
. X-ray odasr, yeni dtizenlemedeki algrpan kapl duvarlarrna 2 kaI algr srva

lu ig cephe boyasr astar'r 2katuygulanmasr, filesi ve iizerine saten algl + 1. kalite silik
uygulamasr yaprlacaktrr.
. X-ray odasr radyasyonlu kurgunlu kaptnrn, 2 m kurgun znhh ozel agrr tip
mentegeli, 100 cmx 220 cm tek kanat, ayarh kasa ile
yizeyi hastane:tarafindan belirlenecek olan Laminat ile
igin projedeki dlgtiler esastrr. Sac kapr kasalan imalat

tilmesi gerekmektedir. Kapr
anacaktrr. Sac kapr kasalan

terlilik belgeleri ve standard
belgeleri ile hastanenin onayrna sunulduktan ve onay alt rktan sonra uygulanacaktrr.
. X-ray odasr igin belirlenen konuma, 80 cm yii li[inde,60 cm genigliginde
2mm kurguna egde[er Kurgunlu Cam'rn temini ve yerine
Ytiklenici tarafindan yaprlacaktrr.

li.ine uygun <llarak montajr

. KumanLda odasrna, gahganlann kullanabilmesi cizel olgiiye g6,re gahgma
rlacaktrr.bankosu ve masasrnrn temin edilecek ve yerine montajr y

. Akci[er grafisi cihazrnda kullanrlacak olan askr tasrvrcr sisteminin +l- 2 mm
hassasiyetle tavana usuliine uygun montajr yaprlmasr ge

nma odasr kaprlarr, 80cm

soyunma odasrrun yaprlmasr,
na kablonun ve topraklama
masr, duvar tipi split klima (l
rrlamasr, zemindeki pvc iqleri

. X-ray e:lhazrm kullanacak hastalar igin yaprlacak
x 2lOcm dlgi.ilerinde, ozel mentegeli, laminat kanat ay

yerine montaj r yaptlmasr gerekmektedir.
rh metal kasanrn iiretimi ve

'-'--\rq



. X-ltAY odast. kontrol odast duvarlannda ku nrhlama sonrasrnda gereken

anahtarl ann tadi latr yaprlmahher tiirlti ellektrik altyapr, zayf ve kuwetli akrm kablo
ve gerekli tiim malzemeler temin edilmelidir.
. Hastanenin mevcuttaki elektik ana panosu X-RAY Odasrna gereken

blosu temin edilerek montaiyaklagrk 100 m, ahnacak sistme uygun kesine enerji
alaruna kadar gekilecektir.
. X-ray Odasrndaki iyonizasyon radyasyonunun hliyesi igin yerden emilmesi
igin ekzoz konulacaktrr. Emilen hava usuli.ine uygun ol drganya atrlacaktrr. Borular
ve ballayrcr elemanlar usultine uygun yaprlmasr gere
. X-Ray odasr iqin duvar tipi split klima ve tahliye altyaprsr
hazrrlanacaktrr.
. Xllay odasr ve Kumanda odasr zeminine de

gerekmektedir. ( self gap+ithal l.kalite hastaneler igin ge

igin kornpakt*antistatik+antibakteriyel+hijyenik+az
uygulamasrdrr.)

oratif ithal pvc kaplanmasr

alzemeden asma tavan isleri. X-r'ay odasr tavanlnln, Algrpan veya Tag yi.inii
yaprlacak, kullanrlacak malzeme tercihi idare tarafrndan

igtirilmig trafigi yolun alanlar
bakrmh vinil driseme

prlacaktrr.

3.
5.1.

5.2.

. 2 arCet operator kullanrmr igin ddnerli koltuk veril

. Konsol masasr ve bir adet cihaz ekiomanlan. ki lan vs. koruma amagh dolap,
kurgun <inltik ve boyunlugun asrlmasr igin askr verilecek f

4.2.Yiiklenici, cihazr kurum idaresinin istedigi yere ilcretsiz larak monte edecek ve tiim
tir. Montaj igin gerekli tiimmalzeme ve aksesuarlan ile gahgrr durumda teslim

malzeme rre masraflar firma tarafindan karsrlanacaktrr. Cihazrn nakliye ve montajr
esnasrnda kurum iginde ortaya grkabilecek her ti.irl{.i rdan yiiklenici sorumludur
ve hasan c,narmakla yiikiimliidi.ir.

4.3.Ytiklenici firma her ttrlti ig sagh[r ve gtivenlifi tedbirl ni almakla yiikiimli.idi.ir.

TEKNIK SETRViS GARANTI Vn vnOEK PARCA
Clhaz fabrika ve montaj hatalanna kargrhk asgari 2 yrl ili olacaktrr. Garanti sliresr
kullanrcr egitimleri verildikten, cihaz aktif olarak gahg rna mriteakip olarak Klinik
Miihendislik l{izmetleri Birimi tarafindan baglatrlacaktrr
Garanti bitiminden soffa en az 8 yi siireyle yedek a saglamayr iiretici ve yetkili

yiiksek bir ticret talep etmeyecektir ve liste de bu
yaprlmayacakrtrr.

unmayan parQa igin 6deme

).J. Garanti siiresi boyunca yaptlmast gerekli periyodik koruyucu bakrm, periyodik
kalibrasyo.\ arrzaya mi.idahale, onanm, yedek parga ve

edilmeyecr:ktir.
itimlerden hig bir ticret talep

firma taahhi.it edecektir. Cihaz veya cihazlarda bul
pargalarrn doviz ve TL fiyatlannr verecek, arza duru

Arrza bildiriminden son-ra yetkili firma tarafndan 24 (

miidahale r:dilecek, Yi.iklenici yurt drgrndan yedek parya
geg 2 (iki) ig giinii iginde cthazr gahqrr duruma getirmek
gerektiren cizel durumlarda arzah cihaz en geg l5 giin i
Arrza, kalibrasyon, bakrm ve montaj ile ilgili her tiirlti 6l
temin etmek yiiklenici firmarun sorumluluftunda olacaktt

5.6. Cihaza yaprlacak her trirlii mtidahale Klinik Mi.ihendisli
eglifinde, ;giiklenici firmanm stiz konusu cihaz tizerine
tarafindan gergeklegtirilmeli ve iglem hakkrnda tekni
MiihendisliEi Birimi'ne teslim edilmelidir.

an arrzas;, muhtemel yedek
lannda liste fiyatrndan daha

irmi dort) saat iginde cihaza
hali gerekmedigi durumda en

adrr. Yurt drgrndan parga
isinde gahgtrrrlacaktrr.
[, ayar, alet ve diizeneklerini

Hizmetleri Birimi personeli
tim almrg sertifikah personeli

rapor dtizenlenerek Klinik

5.4.

5.5.

C,



5.7. Yetkili firma cthaz veya cthazlarn garanti siiresi
versiyonlan gi.incellegtirme (Upgrade) iglemlerini
veya dtize:nlerneleri ticretsiz olarak yapacaktr r.

5.8. Cihann idareye teslim edildigi tarihten itibaren, kullanr
iginde kahnak kaydryla, bir yrl igersinde;

o aynr arrzanrn 3 ve daha lazla sayrda tekrarlanmr
o farklr tipteki anzalarrn 4 ve daha fazla sayrda n
. belirlenen sa.ranti silresi icerisinde farkh anzal

salnda olmasr ve bu arrzalann cihazli.iriin/si
ortaya grkarmasr durumunda

6.5. Tasarrm ve irnalat hatasr nedeniyle sistemin neden olacaAr i
hasardan yiiklenici sorumlu olacaktrr.
6. 6.Ytiklenici, satacafr sisteme dair igeriginde sistemin blok
dokiimanlarrm (kullamcr krlavuzlan ve servis el kitaplan), her
iizere kurumun teknik elemaruna sistemin teslimatr suasrnda iic
ve ingilizce)
6.7. Ytklenici, ilgili sistemin teknik bakrm ve onanmrnrn
drizeyde tecriibesi bulunan teknik elemarVelemanlarr
bulunduracaEtm yazir olarak belgeleyecek ve ilgili belgeyi
verecektir.

ve sonraslnda sistemin yeni

rhm konulu blitiin yenileme

hatalan drgrnda garunti siiresi

n toplamrnm 8 ve
n yarananamama

nkazalan ve her ttirlti maddi

re gemalannr, bilegen parga
ihaz igin 2 (iki) niisha olmak
siz olarak verecektir (Ttirkge

daha fazla
sonucunu

Yi.iklenici, cihazt egde[er veya daha iisttin ozellik ere sahip yeni bir cihazla
degigtirmekle yiiktimltidtir. Ancak, cihaztn birden fazla ;jni olusmasr halinde vtiklenici.
sadece arrzanrnmeydana geldi[i tinite veya tiniteleri degigtirme le yiikrimli.idiir.

6. KABUL ve MUAYENE
6.1. Crhazlarrn kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek k isyon tarafindan yaprlacaktrr.

n trim cizelliklerin uygunluluKontrol ve muayenede, gartnamede istenilen ve teklifte belirtil
kontrol edilecektir. Aynca yedek parga, aksesuar ve sarf ma
yaprlacaktrr.

lerinin kontrol ve saylml

6.2. Kabul ve mua,yene srrasrnda firmalardan cihazrn teknik ozel ikleri ve performansrna iligkin
esi flrmalar ticretsiz olaraktestlerin yaprlmasr istenildiginde gerekli personel ve diize

sallayacaktrr. Katrul ve muayenede olugabilecek kaza ve hasarl satrcr firma sorumludur.
yazlsrna istinaden en geg6.3. Cihazrn teslinn silLresi, sdzlegme imzalandrktan sonra ige

120 (ynz yirmi) g,iin igerisinde olacaktrr.
6.4. Sistemin ti.inn pargalarr kullanrlmamrg olmalrdrr. Yi.ikl i genel sorumlu stati.istinde

oldu$undan, sistemde kullanrlan ve bagka firmalar tarafindan
sorumlu olacaktrr. Aym zamanda sistem hig kullanrlmamrg
orijinal ambalajrnda teslim edilecektir. Daha 6nce " demo" a

teslim edilmeyecektir.

retilen diger bilegenlerden de

ldulunu belirtir 6zel igaretli
h olarak kullanrlmrs sistem

1

7 .t.

prlabilmesi igin profesyonel
i.irekli olarak brinyesinde
uayene kabul komisyonuna

EGITIM
Yetkili firrna servis mtihendisi / teknikeri tarafrndan. kul nrcrlara clhaz v ey a cihazlarm
kullanrmrna iligkin enaz2 giin ricretsiz kullanrcr egitimi ve bu eftitimi sertifika
ile belgelendirecektir. ihtiyag halinde garanti si.iresi igi
e[itiminin tekrarlanmasrnl en az2 kez saplamahdrr.

zaman iq:inde kullanrcr

Yiiklenici firmarun. kurulacak sistemlerin tam ka tede ve siirekli gahgmasrnr
n servis miihendisi / teknikerisaflamak tizere, montaj son-rasl i.iretici veya yetkili firma

tarafindan Klinik Miihendislik Hizmetleri Birimi'ni belirleyecegi personeline,
itim verecek ve bu eEitimikalibrasyorr, bakrm, arrza, gi.incellegtirme konusunda

7.2.
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sertifika ile belgelendirecektir. Soz konusu bu

kabultinden cince tamamlanmrs o lacaktrr.
servis esitimi cihazrn kesin

7.3. Yetkili finna cihannveya cihazlann teslimi srrasmda he btr cihaz igin Tiirkge kullanrm
krlavuzu, egitici ve cilretici cd, kitap, brogi.ir vb. dok r da vermesi sr:reklidir.
Yetkili finma teklif edilen cihaz veya sistemin mekanik, elektrik ve elektronik gahgma

ulacak teghis, onarlm, ayrrca
prlacak iglemlerin anlatrldr[r,

gerekli ye,Cek parga numaralarrnr belirten btitiin konu
servis manuelini verecektir.

igeren lngilizce veya Tiirkge

7.4.
prensiplerii, montaj iglemi, muhtemel anzalarda bagv
periyodik kalibrasyon ve periyodik bakrm esnasrnda

7.5. Yiiklenici firma, varsa cthaz aksesuarlannrn steri

belirleyecegi sterilizasyon personeline egitim verecekti
zasyonu ile ilgili idarenin
Sterilizasyon egitimi mevcut

personele verilmedili taktirde cihaz veya cihaz uarlan fizerinde olusabilecek
deforme ve teknik arrzalarrn giderilmesi yiiklenici firma rumlululu altrnda olacaktrr.
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